
































专利名称(译) 摄像单元、摄像模块以及内窥镜系统

公开(公告)号 CN106797425A 公开(公告)日 2017-05-31

申请号 CN201580045600.2 申请日 2015-10-29

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

当前申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

[标]发明人 石川真也
绵谷祐一
村松明

发明人 石川真也
绵谷祐一
村松明

IPC分类号 H04N5/225 A61B1/04 H01L23/12 H01L23/32 H05K9/00

CPC分类号 H01L27/14618 A61B1/00045 A61B1/04 A61B1/051 G02B23/2484 H01L23/04 H01L23/041 H01L23/053 
H01L23/12 H01L23/32 H01L23/488 H01L23/49822 H01L23/49827 H01L23/49833 H01L23/49838 
H01L23/538 H01L27/146 H01L27/14634 H01L27/14636 H01L27/1464 H01L31/0203 H01L2924/0002 
H04N5/2256 H04N2005/2255 H01L2924/00

代理人(译) 李辉

优先权 2015000496 2015-01-05 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供能够实现插入部前端的细径化并且取得高画质的图像的摄像单元、
摄像模块以及内窥镜系统。本发明的摄像单元(10)的特征在于，具有：半
导体封装(20)，其具有摄像元件，在f2面上形成有连接电极(21)；第一层
叠基板(30)，其在f3面和f4面上具有连接电极(31、33)，经由连接电极
(31)与半导体封装(20)连接；第二层叠基板(40)，其以层叠方向与第一层
叠基板(30)的层叠方向垂直的方式连接于第一层叠基板(30)；电子部件
(51)，其安装于第一层叠基板(30)的内部；以及线缆(60)，其与第二层叠
基板(40)连接，关于第一层叠基板(30)和第二层叠基板(40)，第二层叠基
板(40)与第一层叠基板(30)连接而呈T字状，并且它们收敛于半导体封装
(20)的光轴方向上的投影面内。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0e9187da-52b3-46b0-afba-bfe614476092
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